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证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2023-068 

 

瑞芯微电子股份有限公司 

关于向全资子公司提供担保的公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

重要内容提示： 

 被担保人名称：上海翰迈电子科技有限公司（以下简称“上海翰迈”），

为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。本次担保不属于

关联担保。 

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上海翰迈提供最

高额度为 1,400 万美元的连带责任保证。截至本公告日，公司已实际为上海翰迈

提供的担保余额为人民币 0 元。 

 本次担保是否有反担保：无 

 对外担保逾期的累计数量：无 

一、担保情况概述 

（一）担保基本情况 

为满足公司全资子公司上海翰迈的生产经营及业务发展需要，公司拟为上海

翰迈与上海三星半导体有限公司之间的采购或产品购销业务而形成的一系列债

权提供最高额度为1,400万美元的连带责任保证，保证期间为自上海翰迈依据具

体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。本次担保无反担保。 

（二）本次担保事项履行的内部决策程序 

    2023年11月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于

向全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为全资子公司上海翰迈提供最

高额度为1,400万美元的连带责任保证，并授权董事长励民先生与相关方签订担

保协议等有关文件。 

二、被担保人基本情况 
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公司名称：上海翰迈电子科技有限公司 

统一社会信用代码：91310115MA1K3U7J57 

注册资本：5,000万人民币 

法定代表人：励民 

成立时间：2017年8月10日 

住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路500弄2号6楼整层 

经营范围：电子科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让，电子元器件、电子产品的研发、销售，从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 

上海翰迈为公司全资子公司，其最近一年又一期的主要财务数据如下： 

单位：人民币/元 

项目 
2023 年 9 月 30 日 

（未经审计） 

2022 年 12 月 31 日 

（经审计） 

资产总额 248,345,262.39 316,330,833.32 

负债总额 142,410,187.97 195,136,603.88 

净资产 105,935,074.42 121,194,229.44 

项目 
2023 年 1-9 月 

（未经审计） 

2022 年 1-12 月 

（经审计） 

营业收入 65,912,272.23 137,524,229.60 

净利润 -16,538,155.02 27,875,547.16 

三、担保协议的主要内容 

截至本公告披露日，公司尚未就本次担保事项与相关方签订担保协议。公司

授权董事长励民先生与相关方签订担保协议等有关文件，连带责任担保的具体金

额和期限将以公司实际签订的正式担保协议为准，待正式签署后公司将按规定披

露相关内容。 

四、担保的必要性和合理性 

上海翰迈为公司全资子公司，本次担保事项是为了满足上海翰迈的生产经营

及业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送

的情形。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信

状况。 

五、董事会意见 
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本次担保事项经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事

对该事项发表了同意的独立意见。 

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为1,400万美元（根据

2023年11月24日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价1:7.1151折算，约

合人民币金额为9,961.14万元），其中公司对控股子公司提供的担保总额为

9,961.14万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.41%；公司不存

在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形；公司不存在逾期担保的

情形。 

特此公告。 

 

瑞芯微电子股份有限公司董事会 

 2023 年 11 月 25 日 

 

 


